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缺陷智能评判

软件支持多种缺陷评判方法，可以适应不同的规则与
标准，并可根据实际工件扫查要求调整定制缺陷评判
规则，使之更灵活满足客户的个性化缺陷评判要求。
软件自动判断与记录缺陷波形的特征参数与位置参
数，记录在缺陷表格内。
并具有缺陷自动定位功能，通过C扫图像确定缺陷的坐
标位置， A扫自动索引特征波形进行查看。
同时提供杂点排除功能，可设置排除的杂点面积。支持
带状图判伤。

视图灵活多样化

- 可以同时显示多个视图，有内置固定的视图设置，同时也
   可以自定义视图，且实现全波采集/存储/回放。
- 检测软件显示界面可设置、可调整，每个通道能够实时显
   示，可单通道放大也可同时全部显示。
- 显示方式可选择，A 扫实时监控图、A 扫带状波形图、B 扫
   图、C扫图、带状图等。并可存储为常见的图片格式，如  
   JPEG、PNG等。

综合能耗等级：满足GB25323-2023国家标准2
级及以上。
安全性能：多重互锁保护设计，气动、电控系统
协调联动，安全可靠。自动上、下料机构与工件
接触位置均采用非金属材料，避免工件磕伤、碰
伤；凡与水接触的金属部件（如探头夹持装置
等）均采用防锈防蚀材料，并有良好的密封性。

系统用板卡和探头实物图

表面缺陷图谱 表面缺陷图谱 内部缺陷图谱

典型缺陷图谱

本系统是面向棒材高精度检测需求开发的自动化相控阵超声检测装备，适配直径Φ6-40mm、
Ф40-80mm、Ф80-150mm、长度1.5m-5m的棒材。设备采用全自动化设计，集成超声探伤、尺
寸测量、缺陷标记、智能分选等功能，结构紧凑、运行稳定，广泛适用于钢铁、航空航天、军工、
能源、精密零部件等对材料检测要求严苛的行业。
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01 高检测精度

缺陷识别能力：
可探测埋深不同位置的Φ0.8mm平底孔当量缺陷，信噪比高达12dB。
能识别8×0.1×0.1mm（长×宽×深）纵向刻槽等效缺陷。

尺寸测量精度：
内嵌激光测径系统，检测精度高达 ±0.01mm。

高效快速切换型号

无需手动调节机械结构，规格更换调整时间 ≤10 分钟，大幅提升产线效率。
配置探头自动识别与调用功能，免手动参数调整，一键切换规格，显著提升检测效率。

结构设计先进

模块化结构：便于维护与扩展
紧凑型布局：占地面积小，对场地无特殊要求
全不锈钢设计：操作台、水箱及附属部件均采用不锈钢材质，耐腐蚀、易清洗，适应高洁净需
求环境。
高效水循环系统：配备循环过滤系统及自动补水功能，降低水资源消耗，保障持续检测。
可调节地脚：水槽、上/下料架支持多地形安装。

强大的软件控制系统

支持多种运动控制方式（PLC通信控制 / 运动控制卡）
具备完善的手动 & 自动控制系统
操作简单，安全互锁，保障使用过程稳定可靠。

声光报警与精准记录

内置声光报警系统，缺陷记录精度 ≤5mm，确保质量监控精准高效。

智能数据管理

系统可实时显示正品/次品数量，自动生成探伤报表，便于生产追溯与质量管理。
检测参数与结果自动存储，支持查询、调用与动态回放，便于复检与数据分析。
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全自动智能检测流程

技术规格
TECHNICAL

SPECIFICATIONS

02

系统技术指标

探伤速度：≥20m/min。
端部盲区：≤20mm。
漏报率：0%。
误报率：0％。
信噪比：≥12dB。
静态、动态灵敏度误差≤3dB。
重复性：对同一固定人工缺陷φ0.8mm的平底孔反复10次探测，其回波幅度变化不大于
±1dB。
检测方式：利用相控阵的偏转聚焦技术，可实现高灵敏高分辨检测，同时可实现纵波、横波方
式检测。
稳定性：设备连续运行2小时，灵敏度波动≤1dB，设备连续运行8小时，灵敏度波动≤2dB。
使用寿命：≥20年设计寿命，长期连续运行能力强。

相控阵技术优势

环线阵超声波相控阵检测设备是利用
相控阵线阵扫描技术拓展应用到棒材
的超声检测设备，对于中小直径的棒
材具有极大的技术优势和市场应用，
相比常规超声（探头旋转设备等）其优
势表现在：
- 相控阵设备机械机构相对简单， 
   机械损耗小，维护成本低，故障率低。
- 检测效率高。高速环形电子扫描，较机械旋转方式，单位时间内扫查次数更多，可 
  以匹配更高的钢材传输速度。
- 使用灵活，相控阵环线阵探头可精准控制聚焦深度、偏转角度、波束宽度，规格切  
   换效率高。
- 相控阵超声更换规格和调试极为方便快捷，每个规格的检测文件
  可实现电子存储，再次使用时直接调用，不需调整探头。
- 检测可靠，多晶片超声波束的聚焦增加检测灵敏度及信噪比，声线密度高，检测
  效果更好；相控阵探头中多晶片的快速顺序激励，其辐射声场相当于单晶片探头
  的机械连续位移和转向，大大提高了检测的可靠性和一致性。
- 图像化成像，结果更直观，便于人员判别和后期的分析。


